Oznaczenie sprawy: SWW/ZP-5/BFL/2018                                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(po zmianach z dnia 18 września 2018 r.)
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowej niszczarki dysków i urządzeń elektronicznych, o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:
	 Lp.
	Parametry wymagane

	Liczba urządzeń -  1 szt.

	1
	Możliwość niszczenia: dysków SSD, telefonów komórkowych typu smartphone, tabletów, iPadów, nośników danych przyłączanych za pomocą portu USB, kart pamięci, nośników typu Pen Drive, drukowanych płyt z układami elektroniki, procesorów komputerowych, płyt CD/DVD/BD, kart płatniczych i klisz fotograficznych.

	2
	Szerokość wejścia co najmniej: 240x25 mm

	3
	Silnik przystosowany do pracy ciągłej

	4
	Poziom hałasu nie większy niż 60 dba

	5
	Objętość pojemnika co najmniej 35 l.

	6
	System monitorujący zamknięcie drzwi kosza, drzwi systemu filtracji powietrza oraz pojemnika zasilającego

	7
	Automatyczne cofanie w przypadku niezamierzonego zablokowania

	8
	Wyłącznik bezpieczeństwa z przodu urządzenia

	9
	System filtracji HEPA

	10
	Kategoria niszczenia nośników optycznych O-7   wg DIN 66399

	11
	Kategoria niszczenia nośników magnetycznych  T-7  wg DIN 66399

	12
	Kategoria niszczenia nośników informatycznych  E-7  wg DIN 66399

	13
	Kategoria niszczenia informacji w zmniejszonej postaci  F-7  wg DIN 66399


Wymagania dodatkowe:

1. Minimalna gwarancja na urządzenie 24 miesięcy;

2. Minimalna gwarancja na noże tnące co najmniej 20 lat;
3. Pisemna deklaracja zgodności z poziomem bezpieczeństwa kat. O-7, T-7, E-7 i F-7 wg normy DIN 66399 załączona do oferty;

4. Serwis i naprawa u Zamawiającego;
5. Instrukcja użytkowania w języku polskim;
6. Koszty transportu, instalacji oraz przeszkolenia obsługi operatorskiej (4 osoby) w cenie urządzenia;
7. Termin płatności – 14 dni.
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